
Wiss.-Techn. Rat
Vorsitz: Dr. M. Zöllner

Wissenschaftlicher Beirat 
Vorsitz: Prof. Dr. F. Gerfers

Gesellschafterversammlung
MdFE

Finanzbeirat
Vorsitz: A. Fischer

Wissenschaftsmanagement & 
Marketing

D. Staubach

Geschäftsführung
Wiss.-Techn. GF           Administrativer GF
Prof. Dr. G. Kahmen    N. Hübener

Justiziariat
R. Ritter

Qualitätsmanagement
F. Neß

Intelligent IoT Systems
Prof. Dr. K. Piotrowski

Joint Lab BTU Cottbus
Prof. Dr. K. Piotrowski

Joint Lab
Univ. Zielona Gora (Polen)

Prof. Dr. K. Piotrowski

System Architectures
Prof. Dr. M. Krstic

Circuit Design
Prof. Dr. C. Carta

Energy-Efficient Wireless 
& Analog Circuits 

Dr. Gu. Fischer

Converters & High-Speed 
Logic Circuits 

Dr. P. Ostrovskyy

Joint Lab Sabanci 
University (Türkei) 
Prof. Dr. C. Carta

Gleichstellung
C. Manganelli

SchwerbehindertenV
Th. Lenke

Betriebsrat
Vorsitz: M. Hopp

Technology
Prof. Dr. A. Mai

Cleanroom & Technology 
Service 

M. Hopp

Joint Lab
TH Wildau 

Prof. Dr. A. Mai

Joint Lab
TU Berlin

Prof. Dr. L. Zimmermann

Informationssicherheit
B. Schmelter (extern)

Adaptive Materials
Dr. O. Skibitzki

Joint Lab University Roma 
Tre (Italien)

Prof. Dr. G. Capellini

Datenschutz
C. Schulze

IHP GmbH - Leibniz Institute for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik - Im Technologiepark 25 - 15236 Frankfurt (Oder) - Telefon +49 335 5625-0 - Fax +49 335 5625-300 - ihp@ihp-microelectronics.com - www.ihp-microelectronics.com

Administration

Verwaltung
St. Wagner

Personal
A. Herfurth

Exportkontrolle
O. Maye/F. Teply

Stand: 1. Januar 2026

Aufsichtsrat 
Vorsitz: N. N.

Stellv. Vorsitz: Dr. M. Rafii

Wireless Broadband
Communications
Prof. Dr. E. Grass

System Integration 
& Test Services
Prof. Dr. M. Krstic

Dependable Computing
Dr. M. Ulbricht

Neuromorphic Hardware
Dr. L. Bolzani Pöhls

Joint Lab Univ. Potsdam 
Prof. Dr. M. Krstic

High Data-Rate
Communication Circuits

Dr. A. Malignaggi

Materials Research
Prof. Dr. Ch. Wenger

2D Materials
Dr. M. Lukosius

Pilot Line
A. Trusch

Process & Device 
Research 

Dr. M. Lisker

Heterointegration of 
Devices & Technologies

Dr. M. Wietstruck

Diagnostic, Sensory & 
Emerging Modules

Dr. N. Herfurth

Process Integration
Dr. H. Rücker

Basic Technical Service
M.Hopp

Si-Photonics
Prof. Dr. L. Zimmermann

Joint Lab
HU Berlin

Prof. Dr. E. Grass

Research & Prototyping 
Service 

Dr. R. Scholz

Joint Lab RWTH 
Aachen/FZJ

Dr. M. Zöllner

mm-Wave & THz Sensor 
Circuits

Dr. B. Sütbas

Semiconductor
Quantum Materials

Dr. M. Zöllner

IT-Service
E. Lausch

Wiss.-Techn. Service 
R. Marx

Computational Materials
Dr. C. Manganelli

mailto:ihp@ihp-microelectronics.com
http://www.ihp-microelectronics.com

